
（単位：千円）

２０１０年
３月期(連結)

２００９年
３月期(連結)前期比 売上高構成比 前期比 売上高構成比

売上高 6,018,543 △17.5 7,294,505 ---

セラミックス部門 4,381,853 △15.8% 72.8% 5,202,476 --- 71.3%
耐摩耗セラミックス 2,049,140 △16.4% 34.0% 2,450,017 --- 33.6%
耐熱セラミックス 1,727,317 △9.7% 28.7% 1,912,741 --- 26.2%
機能性セラミックス 336,695 △35.4% 5.6% 521,222 --- 7.1%
理化学用陶磁器・その他 268,700 △15.6% 4.5% 318,495 --- 4.4%

エンジニアリング部門 1,636,689 △21.8% 27.2% 2,092,028 --- 28.7%
加熱装置 534,852 △13.1% 8.9% 615,296 --- 8.4%
計測機器・その他 1,101,836 △25.4% 18.3% 1,476,731 --- 20.2%

売上原価 4,695,593 △13.5% 78.0% 5,430,281 --- 74.4%

販売費および一般管理費 1,090,851 △19.8% 18.1% 1,359,948 --- 18.6%

営業利益 232,099 △54.0% 3.9% 504,275 --- 6.9%

経常利益 323,477 △40.0% 5.4% 538,885 --- 7.4%

当期純利益 145,087 17.7% 2.4% 123,290 --- 1.7%

設備投資額 632,000 905,000

減価償却額 522,000 469,000

研究開発費 210,000 198,000

業績のハイライト（連結）
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業績の推移

2008年3月期以前は単体による実績、2009年3月期以降は連結による実績で表示しています。
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経常利益 下半期

上半期

180 
293 

539 
610 

698 704 

504 

27 

445 

715 

1,036 

1,252 

1,490 1,467 

559 

232 

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

1,600 

03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3

（百万円）
営業利益 下半期

上半期

2008年3期月以前は単体による実績、2009年3月期以降は連結による実績で表示しています。
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2008年3月期以前は単体による実績、2009年3月期以降は連結による実績で表示しています。



6,618

7,256 7,375

8,882

10,298 
10,773 

9,939 9,870

4,214
4,548

5,039

6,123 6,850 
7,772 

7,575 7,557

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3

（百万円） 総資産・純資産
総資産

純資産

2008年3月期以前は単体による実績、2009年3月期以降は連結による実績で表示しています。
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キャッシュフロー
営業活動によるキャッシュフロー 財務活動によるキャッシュフロー 投資活動によるキャッシュフロー

2008年3月期以前は単体による実績、2009年3月期以降は連結による実績で表示しています。



371 313 300 294 307 317 318 269

1,308 1,643 1,760 1,947 
2,283 2,114 1,913 1,727 

1,874
2,155

2,523
2,678

3,334 3,473

2,450
2,049

477

530

574
626

346 401 

521

337

1,338 

1,396 

1,743 

1,938 

1,585 
1,986 

1,477 

1,102 

394 

424 

577 

577 

800 

999 

615 

535 
5,762

6,461

7,477

8,060

8,656

9,289

7,295

6,019

(22.7) 
(25.4) (23.6) (24.2) 

(26.4) (22.8) (26.2) 
(28.7) 

(32.5) 

(33.3) 
(33.7) 

(33.2) 

(38.5) (37.4) 

(33.6) 

(34.0) 

(8.3) 

(8.2) 

(7.7) 

(7.8) 

(4.0) 
(4.3) 

(7.1) 
(5.6) 

(23.2) 

(21.6) 

(23.3) 

(24.0) 

(18.3) 
(21.4) 

(20.3) 

(18.3) 

(6.8) 

(6.6) 

(7.7) 

(7.2) 

(9.3) 

(10.7) 

(8.4) 

(8.9) 

(6.5) (4.9) (4.0) (3.6) (3.5) (3.4) (4.4) (4.5) 

7.7 

11.1 
13.9 

15.5 
17.2 

15.8 

6.9 

3.9 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3

（百万円）
部門別売上高構成比の推移

セラミックス部門

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部門

理化学用陶磁器
・耐火物・その他

耐熱セラミックス

耐摩耗セラミックス

機能性セラミックス

計測機器・同ｼｽﾃﾑ

加熱装置

売上高営業利益率

2008年3月期以前は単体による実績、2009年3月期以降は連結による実績で表示しています。
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構成比（％）

自動車・重機

当社製品の市場別構成比の推移

2008年3月期以前は単体による実績、2009年3月期以降は連結による実績で表示しています。
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受注高（百万円）

セラミックス部門
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エンジニアリング部門受注高の推移（連結）

2008年3月期以前は単体による実績、2009年3月期以降は連結による実績で表示しています。



363 369
503 569 522

712 
600 

349 

492 438

542
588

493

678 

477 

388 

368 453

607
564

477

702 

495 

359 

508
559

669

794

892

893 

521 

541 

1,732
1,820

2,320

2,515

2,385

2,984 

2,092 

1,637 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3

（百万円）売上高

エンジニアリング部門

第１四半期

第４四半期

第３四半期

第２四半期

953 1,049
1,313 1,302

1,543 1,598 1,503

890

981
1,137

1,349 1,372

1,533 1,518 
1,500 

1,029 

1,035

1,154

1,232
1,420

1,599 1,555
1,312

1,152

1,061

1,301

1,262

1,451

1,596 1,633 

886 

1,310 

4,030

4,641

5,156

5,545

6,271 6,304

5,202

4,382

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3

売上高 （百万円）

セラミックス部門
売上高の推移（連結）

2008年3月期以前は単体による実績、2009年3月期以降は連結による実績で表示しています。



比較経営指標（連結）

単位 10年3月期 09年3月期 08年3月期 07年3月期 06年3月期 05年3月期

売上高原価率 ％ 78.0 74.4 71.4 69.3 70.9 71.0

売上高販売管理費率 ％ 18.1 18.6 12.8 13.5 13.6 15.1

売上高営業利益率 ％ 3.9 6.9 15.8 17.2 15.5 13.9

売上高経常利益率 ％ 5.4 7.4 15.8 17.0 15.6 14.1

自己資本比率 ％ 76.6 76.2 72.1 66.5 68.9 68.3

自己資本当期純利益率（ＲＯＥ） ％ 1.9 1.6 11.7 11.6 12.5 12.8

総資産経常利益率 ％ 3.3 5.4 14.0 15.3 15.5 14.4

総資産当期純利益率 ％ 1.5 1.2 8.1 7.9 8.6 8.4

総資産回転率 ％ 0.61 0.70 0.88 0.90 0.99 1.02

1株当たり当期純利益 円 12.17 10.29 72.44 68.24 60.87 62.40

配当性向 ％ 82.2 194.4 27.6 29.3 24.6 19.2

純資産配当率（ＤＯＥ） ％ 1.6 3.1 3.2 3.5 2.7 2.3

2009年3月期以降は連結指標、2008年3月期以前は単体決算での指標です。
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2008年3月期以前は単体による実績、2009年3月期以降は連結による実績で表示しています。
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2008年3月期以前は単体による実績、2009年3月期以降は連結による実績で表示しています。



YTZボール

コンデンサー用誘電体材料の粉砕に利用され成長を牽引

YTZボールとは？

 名古屋工業研究所との共同研究で当社が開発した強くてしな
やかなファイン・セラミックスである「ジルコニア」を用いて開発

 耐摩耗性、耐久性が優れ、粉砕・分散効率が高く、電子部品
材料、高機能材料の粉砕・分散に適している

 水系による粉砕も行えるため、環境への負荷も尐なく、また高
寿命のためコストの削減、廃棄物の低減に寄与

コンデンサーへの利用で成長

 コンデンサーがより薄くなり、積層数が増大するにつれて、コ
ンデンサー用の誘電体材料を極小に均一に粉砕する必要性
が高まり、YTZボールが利用されている

 粉砕するための部材も伸張

極小YTZボール拡大写真

直径 0.05～25mm

村田製作所、TDK、太陽誘電、京セラを始め、
ほぼ全てのコンデンサーメーカーで利用され、当社の成長を牽引



耐熱セラミックスの分野別用途

１．焼成用容器・セッター

1. 耐熱性に優れ、高温での強度が高い

2. 化学薬品・溶融金属に対して安定で
高温における耐食性が優れている

3. 高温での酸化・還元雰囲気の中でも
極めて安定している

特徴

主な用途

1. リチウムイオン電池正極材料の熱処理

2. ＰＤＰ材料の熱処理

3. 蛍光体材料の熱処理

4. ＮａＳ電池材料の熱処理



☆半導体拡散炉用を除き市場の80%以上の占有率をもつ。
☆主な材質は、ムライト系6種類、アルミナ系2種類を生産。
☆サイズ直径：φ 1mm～φ 250mm 長さ：～3500mm

主な用途

1)加熱装置用搬送ローラ

a)精密・高温用
・電子部品向け加熱装置(セラミックコンデンサ、

圧電体、抵抗体、磁性体ほか)
・セラミック基板、パッケージ生産用
・液晶、PDP用ガラス基板の熱処理
・自動車用点火プラグの生産用
・蛍光体、顔料の合成用

b)建材用 タイル、衛生陶器、瓦の生産用

c)陶磁器用 食器、花瓶ほか

2)炉心管 (大口径)

a)単結晶育成用(光通信用部材、SAWフィルタ基板、
磁気ヘッドなど)

b)半導体生産用拡散炉(大半は東芝セラなどSiC製であるが、
一部当社ムライト製)

c)粉体合成炉(ロータリー熱処理炉、環状電気炉)

d)環状雰囲気炉、廃棄物減容炉

２．セラミックスチューブ



3)保護・ガス導入用

a)サポートチューブ、ラジアントチューブ

b)ガス吹込み管、ガス採取管ほか

4)温度測定用 温度センサの熱電対保護管、電気絶縁管

0.3mm



東山工場 Ｋ棟


